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Prime+

Jednosktadnikowy primer na bazie izocyjaniandbw i rozpuszczalnikbéw, specjalnie opracowany w celu poprawy
przyczepnosci i maksymalizacji wigzania uszczelniaczy na podtozach o niskiej energii powierzchniowej w branzy
transportowej. Dedykowany szczegolnie do klejenia szkta. Kompatybilny ze wszystkimi uszczelniaczami poliuretanowymi
i hybrydowymi marki Bondtec.

Ochrona UV One Step Primer Ltatwa aplikacja Kompatybilny z PU i hybrydami

PARAMETRY TECHNICZNE

WELASCIWOSC | PARAMETR WARTOSC SPECYFIKACJI

Baza chemiczna Izocyjaniany i rozpuszczalniki
Kolor Czarny

Gestosé w 20°C 0,94 + 0,05 g/cm3

Lepko$¢ (FORD CUP @4 mm, 100 ml, 20°C) 11do14s

Czas schniecia w 20°C + 10 minut

Temperatura aplikacji Od +5°C do +35°C

SPECYFIKACJA LOGISTYCZNA

KOLOR FORMATY OPAKOWAN MAGAZYNOWANIE

Czarny e Tubka: 10 ml 12 miesiecy w nieotwartym
« Butelka aluminiowa: 30 ml opakowaniu w temperaturze od +5°C do
 Butelka aluminiowa: 250 ml +25°C.

* Butelka aluminiowa: 1 L
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OBSZARY ZASTOSOWAN

Prime+ przeznaczony jest do gruntowania podtozy o niskiej energii powierzchniowej przed aplikacjg uszczelniaczy i klejow
poliuretanowych oraz hybrydowych w branzy motoryzacyjnej i transportowej. Szczegélnie rekomendowany do strukturalnego
klejenia szyb samochodowych, klejenia elementéw karoserii, nadwozi autobusoéw, przyczep i naczep. Kompatybilny ze
wszystkimi uszczelniaczami PU i hybrydowymi marki Bondtec, w tym GlassFix+ i BodyFix+.

PRZYGOTOWANIE PODLOZA | PROCES APLIKACJI

1. Oczyszczanie: Podtoza musza by¢ czyste, suche, wolne od kurzu i ttuszczu.

2, Odttuszczanie: Zanieczyszczone powierzchnie oczyscic¢ roztworem na bazie rozpuszczalnika. Pozostawi¢ do odparowania
przez 5 minut przed kolejnym etapem.

3. Przygotowanie produktu: Dobrze wstrzgsna¢ butelkg — przez co najmniej 1-2 minuty przed kazdym uzyciem, az
ustyszysz metalowg kulke wewnatrz.

4. Aplikacja: Naktada¢ dedykowanym aplikatorem do primeréw. Po aplikacji pozostawi¢ do odparowania przez 5 minut przed
natozeniem kleju.

5. Ograniczenia: Nie stosowac ponizej +5°C. Stosowac wytgcznie w dobrze wentylowanym miejscu.

WLASCIWOSCI PRODUKTU

* One Step Primer — gotowy do uzycia, bez mieszania sktadnikow.
* Ochrona UV — optymalna ochrona warstwy klejowej przed promieniowaniem UV.
* Wszechstronne zastosowanie — szkio, metale, tworzywa sztuczne, powierzchnie lakierowane.

* Poprawia site wigzania i trwato$¢ spoiny klejowej przez aktywacje powierzchni.

CZYSZCZENIE

W ciagu kilku minut po aplikacji: usung¢ benzyng lakowg (mineral spirits).
Po uptywie tego czasu: konieczne uzycie mieszaniny MEK i toluenu lub MEK i ksylenu.

INFORMACJE BHP | SRODKI OSTROZNOSCI

Chroni¢ przed dzieémi. Unikac¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Stosowa¢ w dobrze wentylowanych miejscach. Nie wdychacé
oparéw. Nie uzywac otwartego ognia. Produkt zawiera izocyjaniany i rozpuszczalniki — stosowac¢ ochrone osobistg (rekawice,
okulary). Zapoznac sie z Karta Charakterystyki (MSDS) przed uzyciem.

Wskazowki prawne: Dane zawarte w niniejszej karcie technicznej oparte sg na naszych BONDTEC Poznan
optymalnych testach i wiedzy praktycznej. Majg charakter informacyjny i nie stanowig podstawy do www.bondtec.pl
roszczen gwarancyjnych. Uzytkownik zobowigzany jest do wykonania wtasnych préb

przedwdrozeniowych.
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